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LES SUBSRATS AVANCES DE SOITEC SONT PRESENTS DANS BPUS DE LA MOITIE
DES SMARTPHONES ET TABLETTES TACTILES FABRIQUES AUJ OURD’HUI

Ces substrats innovants permettent la fabricatios drcuits intégrés basse consommation et haute
performance utilisés dans les produits électronigugrand public

Bernin, le 4 Février 2013-Soitec (Euronext), leader mondial de la généradtate la production de
matériaux semi-conducteurs d’extrémes performapeoas!’électronique et I'énergie, estime que ses
substrats avancés utilisés dans la fabricatiored@-sonducteurs pour applications mobiles sont
présents dans au moins 50 % des smartphonesedtealihctiles fabriqués aujourd’hui. Cette
utilisation de la technologie Soitec, démontre i@ important dans les produits fabriqués en gegand
guantités, ou le codt est un paramétre critigue guee les téléphones cellulaires, les tabletiedda

et autres marchés en rapide essor impliquant geseifs mobiles connectés a Internet.

Le nombre de plaques pour applications RF (radioféces) livrées par Soitec a augmenté de 400 %
au cours des deux derniéres années. A la fin dexsice fiscal (d’avril 2012 & mars 2013), Soitec
aura ainsi livré plus de 200.000 plaques destinérdabricants de semi-conducteurs pour
applications mobiles. Ces plaques produiront atiewr environ 2,5 milliards de circuits RF, ce qui
représente la moitié des 600 millions de smartphehd 00 millions de tablettes qui devraient étre
fabriqués cette année, selon les prévisions duh@arc

Les analystes estiment que la plupart des cir®Htgjue I'on trouve actuellement dans les
smartphones et les tablettes reposent sur desastestancés, de type silicium sur saphir (BSOS),
silicium sur isolant (SOI) haute résistivité (HRY arséniure de gallium (AsGa). Ces substrats
innovants sont utilisés en production pour fabriges commutateurs et des adaptateurs d’antenne,
des amplificateurs de puissance, ainsi que degitsinifi. Soitec propose a un prix compétitif ces
différents substrats RF d’extrémes performancesépandent aux exigences des circuits intégrés
pour smartphones haut de gamme, tels que la ltdgkxihaute mobilité et l'isolation.

« Le marché des applications RF représente enviro?3fe nos activités microélectroniques. La
présence de nos technologies sur les marchés detpdiones et autres produits de communications
mobiles démontre que nos substrats avancés santdreurrentiels dans des applications grand
public ou le co(t constitue un critére décisifa déclaré Paul Boudre, Directeur général délégu
(COO0) de Soitec. Mos futurs produits continueront a favoriser l'iniadion au meilleur codt pour les
marchés des communications mobiles de demain.

Les substrats haute résistivitddave SOI™ les plaques épitaxialdsGag les substrats BSOS et autres
technologies brevetées de transfert de coudaeoitec présentent de nombreux avantages pour le
applications RF. Ces substrats innovants permetterffet d’intégrer davantage de fonctionnalités
disponibles dans des circuits intégrés de plusgsedimensions, d’abaisser la consommation
d’énergie pour prolonger 'autonomie de la batteiaes les applications électroniques portables et
d’augmenter les performances, avec notamment uhetélne portée accrus.




A propos de Soitec

Soitec(Euronext Paris) est une entreprise industrieliernationale dont le cceur de métier est la
génération et la production de matériaux semi-cotedus d’extrémes performances. Ses produits, des
substrats pour circuits intégrés (notamment a 8as®Ol - Silicium On Insulator) et des systemes
photovoltaiques a concentration (CPV), ses teclgiddSmart Cut™, Smart Stacking™ et
Concentrix™ ainsi que son expertise en épitaximenun leader mondial. Soitec reléve les défis de
performance et d’efficacité énergétique pour ungelgalette d’applications destinées aux marchés de
l'informatique, des télécommunications, de I'éleacigue automobile, de I'éclairage et des centrales
solaires a forte capacité. Soitec a aujourd’huiioiggantations industrielles et des centres de R&D
France, & Singapour, en Allemagne et aux Etats-Das informations complémentaires sont
disponibles sur le site Interngtvw.soitec.com

Contact Presse francaise Relations Investisseur
H&B Communication Olivier Brice
Marie-Caroline Saro +33 (0)4 76 92 93 80
+33 (0)1 58 18 32 44 olivier.brice@soitec.com

mc.saro@hbcommunication.fr

HHH#



